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(54) Piezoelektricky snimaé s teplotni kompenzaci

1 2

Vyndlez se tykd oblasti méfici techniky,
konkrétnd piezoelektrickych snimact. Ude-
lem je vytvofit teplotni kompenzaci u pie-
zoelektrickych snimact. Uvedeného ucelu
se dosahne tim, Ze mezi piezoelektrickou
destitku, kterd je umist&na na zékladné s
konektorem, a seismickou hmotou je umis- |
t&n keramicky kondenzdator, jehoZ prvni vy- ,
vod je veden na konektor a druhy vyvod je ANANAN
veden pres seismickou hmotu na zédkladnu 3 i
s konektorem. VSe je zakryto krytem, ktery —\
je upevnén na zaklad.

S rostouci teplotou roste kapacita piezo-
elektrické desticky a klesd kapacita kera- ——]
mického kondenzéatoru, ktery je ve spolec-
ném teplotnim poli piezoelektrické desticky, 7
o takovou hodnotu, Ze soufet kapacity pie-
zoelektrické destiCky a keramického kon-

y/
denzétoru je konstantni.
6 .
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- Vynélez se tykd piezoelekirického snima-
te s teplotni kompenzaci, u nghoZ se Fe3i
teplotni stabilizace.

Pii zméndch teploty se mé&ni hodnota ka-
pacity piezoelektrického snimace a tim se
méni i napétova citlivost. Proto je- nutno
zavéadét teplotni kompenzaci, kterd kompen-
zuje zmeény citlivosti s teplotou. U dosud
znamych piezoelektrickych snimadd se tep-
lotni kompenzace &astetnd iesi konstrukdé-
nim uspofddadnim materidld vhodnych vlast-
nosti. Nevyhodou tohoto FeSeni je to, Ze u
pfesnych méfenich je tfeba znédt teplotu
meéfeni a pak provést opravu méfeni podle
teplotni chyby citlivosti.

VySe uvedené nevyhody jsou odstrandny
piezoelektrickym snimaéem podle vynélezu
sestdvajiciho ze zdkladny s konektorem na
niZ je umisténa piezoelektrickd desticka u-
pevnéna seismickou hmotou a zakrytou kry-
tem, jehoZ podstatou je takové provedeni,
7Ze mezi piezoelektrickou destiCku a seis-
mickou hmotu je umist&n keramicky kon-
denzdtor, jehoZ vyvody jsou vyvedeny na
konektor.

Paralelnim vloZenim keramického kon-
denzdtoru k vyvodim z piezoelektrické des-

4

ticky, ktery se nachdzi v jejim spoletném
teplotnim poli, dochédzi 'k teplotni kompen-
zaci. S rostouci teplotou roste kapacita
piezoelektrické desticky a klesd kapacita
keramického kondenzatoru o takovou hod-
notu, Ze soucet téchto kapacit je konstant-
ni.

Na vykresu je znazornén priklad prove-
deni piezoelektrického snimace podle vyné-
lezu, ktery zndzoriiuje schematicky ez pie-
zoelektrickym snimadem. . .

Mezi piezoelektrickou destitku 4, ktera
je umisténa na zdkladng 2 s konektorem 8,
a seismickou hmotou 3 je umistén keramic-
ky kondenzdator 5 jehoZ prvni vyvod 7 je ve-
den na konektor 6 a druhy vyvod 8 je vodi-
vé spojen ples seismickou hmotu 3 na z4-
kladnu 2 a konektor 6. Na zdklad 2 je
upevnén krytem 1. )

S rostouci teplotou roste kapacita piezo-
elektrické destitky 4 a kles4 kapacita kera-
mického kondenzdtoru 5, ktery je ve spoled-
ném teplotnim poli této piezoelektrické
destiCky 4, o takovou hodnotu, Ze soucet
kapacity piezoelektrické desticky 4 a kera-
mického kondenzétoru 5 je konstantni.

PREDMET VYNALEZU

Piezoelektricky snima¢ s teplotni kompen-
zacl sestdvajici ze zdkladny s konektorem,
na niZ je umist8na piezoelektricka desticka,
upevnéna seismickou hmotou a zakryta
krytem, vyznafeny tim, Ze mezi piezoelek-

trickou destiCkou (4] a seismickou hmotou
(3} je umistén keramicky kondenzdtor (5),
jehoZ vyvody (7, 8) jsou vyvedeny na ko-
nektor (6).

1 list vykrest
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